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OPIS ZALETY
Oferta dotyczy udoskonalenia technologii obróbki
powierzchni sferycznych materiałów przewodzących prąd
elektryczny zastępując dotychczasowe procesy obróbki
mechanicznej poprzez obróbkę elektroerozyjną.
Powierzchnie sferyczne wykorzystywane są powszechnie
do produkcji soczewek sferycznych i zwierciadeł
sferycznych (wklęsłych lub wypukłych). W przypadku
obróbki mechanicznej materiałów kruchych i
trudnoobrabialnych może dochodzić do wykruszania
fragmentów przedmiotu obrabianego. Bezkontaktowa
obróbka elektroerozyjna pozwala na uniknięcie
oddziaływań mechanicznych oraz odkształceń narzędzia
na przedmiot, zmniejszając ryzyko uszkodzeń przedmiotu
obrabianego. Powierzchnie sferyczne wykorzystywane
są w przemyśle optycznym, motoryzacyjnym czy
zbrojeniowym do układów naprowadzania.
Ponadto proponowaną nowością jest uzyskanie wysokiej
dokładności wymiarowo-kształtowej oraz poprawa
struktury geometrycznej powierzchni gotowych wyrobów
pierścieni o powierzchni sferycznej.
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Poziom 4 - Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych


